
两位数增长

技术能力同步提升

设计业是集成电路产业的龙头，对整个
行业的发展有着极强的带动作用。2020年，
中国集成电路设计业销售额预计为 3819.4
亿元，比2019年的3084.9亿元增长23.8%，增
速比上年的19.7%提升了4.1个百分点，预计
在全球集成电路产品销售收入中的占比接
近13%。2015年，中国在全球芯片市场的占
比只有6.1%。设计业的销售规模直接体现
了中国集成电路产业在全球的位置正在迅
速提升。

晶圆制造方面，前几年全国各地投资兴
建了一批集成电路晶圆和封测生产线项目，
这些工程建设项目大多在2020年陆续投产、
爬坡、量产。第一代 14nmFinFET技术进入
量产，第二代技术进入小量试产。先进封装
在部分领域已经实现了与国际当代水平同
步。新建8英寸集成电路特色工艺生产线设
备本土化率（按设备投资额计算）达到了
50%以上，一批国产材料在本地化发展中发
挥了重要作用。

中国IC企业在高端芯片领域取得的成
绩尤为明显。2020年，长江存储发布业内首
款128层QLC3D NAND闪存，基本追平国
际先进水平，在某些领域甚至有所领先。国
产FPGA芯片全面进入通信和整机市场，在

关键时刻起到决定性的支撑作用。国产
EDA工具领域，继模拟全流程设计工具进入
市场参与竞争后，在数字电路流程上也形成
了一系列重要的单点工具。再经过几年的
努力，相信我国也可以拥有自己的数字电路
全流程设计工具。

市场扩大

持续强化需求牵引

之所以能够取得如此快速的进步，与中
国市场对集成电路产品有着巨大的需求关
系密切。需求牵引之下，中国芯片企业获得
了更多的发展机遇。赛迪顾问副总裁李珂
指出，中国已经成为全球最大的电子产品制
造基地，多年来对集成电路产品的市场需求
均保持快速增长。从区域市场结构来看，中
国在全球主要国家和地区半导体市场规模
中占比最高，2019 年达到 35%，美国、欧洲、
日本、其他环太平洋区域分别为19%、9.7%、
8.7%和27.5%。

2020年，随着“新基建”的有力实施，将
进一步推动集成电路产业的发展。中国半
导体行业协会副理事长于燮康指出，“新基
建”主要包括5G基站建设、特高压、城际高
速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电
桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大
领域，涉及诸多产业链。但这七大领域的重
要支撑都离不开半导体。半导体作为关键

核心技术支撑，“新基建”带来的大量新增
需求，通过需求牵引将加速驱动国产半导
体工业体系的建设，推进设计、晶园、封装、
测试以及配套设备、材料等更多环节的协
同发展。

双轮驱动

做大做强集成电路产业

2020年，尽管取得了一定成绩，但行业
中的一些固有矛盾仍然长期存在。因此，
要抓住市场与技术变革带来的难得机遇，
持续推进集成电路产业的发展。

对此，中国半导体行业协会副理事长、
清华大学微电子所教授魏少军指出，中国
半导体发展并没有离开全球半导体发展的
一个重要特征，即创新驱动。过去12年中
国半导体取得一系列的发展成果，正是基
于国家重大科技专项的支持。未来中国半
导体要想继续发展进行，仍然需要国家在
科技创新上有足够的投入。从产业发展层
面上看，无论是各地成立的产业投资基金
还是科创板，已经使中国半导体的产业投
资具备了一定的基础条件。但是，在科技
研发层面上，中国的投入还不够。中国半
导体企业的整体实力与国际巨头相比仍然
偏弱，企业发展过程中在研发再投入上的
能力仍然不足，需要政府增加在科技研发
上的投入，特别是对未来10～15年的科技

发展，应当给予更高的重视。同时，科研投入
资金需要保持稳定性、持续性和高强度。如
果这个时候没能跟上，未来的发展可能会受
到更大制约。半导体产业的发展需要技术创
新和产业投资两方面的双轮驱动，而且是要
平衡地驱动，不能一个轮子力量强、转得快，
一个力量弱、转得慢。

于燮康也指出，中国集成电路发展一是
要强化顶层设计和产业集群建设。目前集
成电路产业成为了资本的盛宴，但必须充分
认识集成电路产业的特性：集成电路产业进
入门槛高，投入和研发成本高，资金需持续
性投入并且赚钱慢。建议建立我国集成电
路产业体系建设与产业优化布局的指标体
系，针对集成电路产业特点，围绕技术、人
才、资金、市场、产业环境等要素指标，提供
各区域在产业发展中的定位建议，引导合理
布局。二是要优化资源配置，加大研发投
入。做大做强我国集成电路产业，不能靠粗
放性的低产能扩张，尤其是不能低水平重复

投资，而应优化资源配置，培育世界级企
业。需要加大企业的科研支持和研发投入
的力度，提高企业的运营质量和效率，充分
发挥存量资产的效能。三是中国集成电路
产业发展的本质在于应用引领、应用驱动。
集成电路产业是一个全球化、国际竞争的产
业，在后摩尔时代要充分利用我国是全球最
大的内生应用市场这一特点，以应用引领、
应用驱动为切入点和发展方向，扩大开放合
作，实现互利共赢。四是知识产权正成为企
业进行技术保护和技术贸易的利器。积极
营造全产业链融入和适应国际竞争规则、尊
重和加强知识产权保护、重视和加强合规管
理的环境与氛围。知识产权的行业导向、企
业观念和业界认知等方面正发生着深刻的
变化。尊重他人的知识产权、保护自己的知
识产权，越来越成为企业生存竞争、产业良
性发展的必要前提。集成电路领域的知识
产权在产业发展和全球竞争中的重要作用
越来越被社会各方高度关注。

中国集成电路产业季度运行情况

销售额（亿元）

增长率

2019年
第一季度

1274

10.5%

2019年
第二季度

1774.2

11.8%

2019年
第三季度

2001.7

13.2%

2019年
第四季度

2512.4

15.8%

2020年
第一季度

1472.7

15.6%

2020年
第二季度

2066.3

16.1%

2020年
第三季度

2366.8

16.9%

数据来源：中国半导体行业协会

集成电路：
市场需求增长强劲

本报记者 陈炳欣

作为国民经济的战略性、基础性和支柱性产业，集成电路产业极其重要，加快发展已经成为全社会共识。根据中国
半导体行业协会统计，2020年中国集成电路产业继续保持两位数增长，1—9月中国集成电路产业销售额为5905.8亿
元，同比增长16.9%。相比1—9月全球半导体市场销售额同比增长5.9%，中国的表现更加突出。
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（上接第 1版）三是加快制造业数字化转
型。坚持智能制造主攻方向，夯实制造业
数字化基础，增强产业链供应链的韧性。
开展制造业数字化转型行动，加快工业互
联网创新发展，发展智能制造和服务型制
造，提升软件支撑能力。四是大力推动信
息通信业高质量发展。编制实施网络强国
建设行动计划，统筹推进技术产业、基础设
施、产业应用、网络安全和治理等各项任
务，做大做强数字经济。有序推进5G网络
建设及应用，推动网络优化升级，加强信息
通信行业监管，强化网络安全综合保障，加

大无线电管理力度。五是加大支持中小企
业发展。围绕“政策、环境、服务”三个领
域，聚焦“融资、权益保护”重点工作，实现
中小企业专业化能力和水平提升目标。六
是坚定落实改革开放举措。深化改革扩大
开放，加快产业政策转型，提升国内监管能
力和水平，持续增强发展的动力和活力。
七是做好常态化疫情防控保障支撑。抓好
重点防疫物资保障，做好新冠疫苗生产准
备，加大“通信行程卡”推广应用与信息共
享。八是科学制定工业和信息化领域“十
四五”规划。

会议强调，要以党的政治建设为统领，
推动全面从严治党向纵深发展。把党的政
治建设摆在首位，巩固拓展中央巡视整改
成果，打造高素质专业化干部人才队伍，持
之以恒正风肃纪，确保党中央决策部署有
效落实。

部党组成员、副部长、国家国防科技工
业局局长张克俭在会议总结时强调，此次会
议主题鲜明，要求明确，内容丰富，是新时代
工业和信息化事业凝神聚气、鼓足干劲、再
谱新篇的重要起点。全系统要提高政治站
位，强化责任担当，突出工作重点，牢牢把握

明年重点任务，汇聚各方力量，提振精气神，
认真学习领会，抓好会议精神贯彻落实。要
做好岁末年初各项工作，毫不放松抓好常态
化疫情防控，加强对重点行业安全生产的指
导，坚决遏制重特大事故发生。

会议期间，部党组对工业和信息化系
统抗击新冠肺炎疫情先进集体和先进个人
进行了表彰。

部党组成员、中央纪委国家监委驻工
业和信息化部纪检监察组组长郭开朗，部
党组成员、副部长王江平、辛国斌、刘烈宏，
部党组成员、国家烟草专卖局局长张建民，

部党组成员、总工程师田玉龙，总工程师韩
夏，总经济师许科敏出席会议。国防科工
局、国家烟草专卖局党组成员，各省（区、
市）及计划单列市、副省级省会城市、新疆
生产建设兵团工业和信息化主管部门主要
负责同志，部分省（区、市）大数据管理机
构，各省（区、市）及计划单列市通信管理局
主要负责同志，部属各单位和部属各高校
主要负责同志，国防科工局综合司和国家
烟草专卖局办公室主要负责同志，部机关
各司局主要负责同志，中央有关单位和有
关行业协会负责同志参加会议。

全国工业和信息化工作会议在京召开


